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Abstract (en)
[origin: WO9114501A1] An apparatus for reducing materials comprising knives (3) which are mounted helically about two horizontal and parallel
shafts (2). The knives (3) which have two U-shaped blades (8) cooperate with fixed knives (6) which are arranged in the area between the two
shafts (2). When the materials to be reduced are introduced from the upperside of the apparatus (1) a reduction of the materials is performed by
cooperating knives (3 and 6). The shafts (2) are arranged in such a way that they rotate backwards and forwards partly to ensure a reduction and
partly to ensure a redistribution of the material fed to the apparatus. In the apparatus an even material feed is achieved minimizing the energy
demand for operating the apparatus.

Abstract (fr)
Un appareil à réduire les matériaux comprend des couteaux (3) montés hélicoïdalement sur deux arbres (2) horizontaux et parallèles. Les couteaux
(3) qui sont constitués de deux lames (8) en forme de U coopèrent avec des couteaux fixes (6) placés dans la partie située entre les deux arbres
(2). Lorsque l'on introduit par le haut de l'appareil (1) les matériaux à réduire, ceux-ci passent entre les couteaux (3 et 6). Les arbres (2) sont conçus
de façon à effectuer un mouvement de va-et-vient, à la fois pour améliorer le processus de réduction et pour permettre un meilleur brassage des
matériaux. L'appareil est alimenté en matériaux de façon régulière afin d'en limiter la consommation d'énergie.
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